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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４２４包含以下部分：

———ＧＢ／Ｔ２４２４．１　电工电子产品环境试验　高温低温试验导则

———ＧＢ／Ｔ２４２４．２　电工电子产品环境试验　湿热试验导则

———ＧＢ／Ｔ２４２４．５　电工电子产品环境试验　温度试验箱性能确认

———ＧＢ／Ｔ２４２４．６　电工电子产品环境试验　温度／湿度试验箱性能确认

———ＧＢ／Ｔ２４２４．７　电工电子产品环境试验　试验Ａ和Ｂ（带负载）用温度试验箱的测量

———ＧＢ／Ｔ２４２４．１０　电工电子产品基本环境试验规程　大气腐蚀加速试验的通用导则

———ＧＢ／Ｔ２４２４．１３　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　温度变化试验导则

———ＧＢ／Ｔ２４２４．１４　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　太阳辐射试验导则

———ＧＢ／Ｔ２４２４．１５　电工电子产品环境试验　第３部分：温度／低气压综合试验导则

———ＧＢ／Ｔ２４２４．１７　电工电子产品环境试验　锡焊试验导则

———ＧＢ／Ｔ２４２４．１９　电工电子产品环境试验　模拟贮存影响的环境试验导则

———ＧＢ／Ｔ２４２４．２２　电工电子产品基本环境试验规程　温度（低温、高温）和振动 （正弦）综合试

验导则

———ＧＢ／Ｔ２４２４．２５　电工电子产品环境试验　第３部分：试验导则　地震试验方法

———ＧＢ／Ｔ２４２４．２６　电工电子产品环境试验　第３部分：支持文件和导则　振动试验选择

本部分为ＧＢ／Ｔ２４２４的第１５部分。本部分等同采用ＩＥＣ６００６８３２：１９７６《基本环境试验规程　

第３部分：背景资料　第２节：温度／低气压综合试验》（英文版）。

根据ＧＢ／Ｔ１．１－２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》要求，对编排格式进

下列编辑性修改：

———删除国际标准的前言并新增国家标准的前言；

———增加了规范性引用文件；

———“本版”改成“本部分”；

———修改气压的单位ｍｂａｒ为ｋＰａ。

本部分代替ＧＢ／Ｔ２４２４．１５—１９９２《电工电子产品基本环境试验规程　温度／低气压综合试验导

则》。

本部分与ＧＢ／Ｔ２４２４．１５—１９９２相比主要变化如下：

———调整了各章节结构使之与ＩＥＣ原文结构一致；

———修改３．１的标准条件（３５℃和１０１．３ｋＰａ）为（２５℃和１０１．３ｋＰａ）；

———粘度改成绝对粘度；

———删除了“注：对于电工专业产品，尤其是电压在１０００Ｖ以上的电工产品，其环境条件的修正系

数应按有关标准规定。”（１９９２年版的４．１．２）。

本部分由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准技术化委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８）提出并归口。

本部分起草单位：广州电器科学研究院、广州威凯检测技术研究所、重庆四达试验设备有限公司。

本部分主要起草人：刘功桂、肖立、陈云生。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２４２４．１５—１９８１、ＧＢ／Ｔ２４２４．１５—１９９２。
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电工电子产品环境试验

温度／低气压综合试验导则

１　范围和规范性引用文件

１．１　范围

ＧＢ／Ｔ２４２４的本部分规定的温度／低气压综合试验，涉及地面或空中应用的一系列气压。

本部分不适用于气压小于１ｋＰａ的试验。

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４２４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２４２４．１—２００５　电工电子产品环境试验　高温低温试验导则（ＩＥＣ６００６８３１：１９７４，ＩＤＴ）

２　一般说明

在本部分规定的空气密度范围内，空气分子的平均自由程始终为零点几毫米，因而空气的导热性和

绝对粘度均与气压无关。空气流一般属于滞流型或湍流型，服从常压下的各种规律。

自由空气对流和强迫空气对流这二种传热基本规律与在正常大气压力下时相同。因此，

ＧＢ／Ｔ２４２４．１中有关对流方面的要求也适用于低气压综合试验（至少通常情况下适用）。

空气密度ρ的减小会大大降低空气的对流传热系数αｃ，αｃ为ρ
狀 的函数，不论是自由对流还是强迫

对流，狀＝０．５～０．７。

在本部分规定的气压范围内，强迫空气流条件下试验样品表面的温度会比“自由空气”条件下大大

降低，在空气温度和散热条件不变的情况下，试验样品表面平均温度随空气流速和气压的变化曲线如

图１所示。

因此，散热试验样品的试验方法规定采用“自由空气”条件（没有强迫空气循环），或采用较低的空气

流速，从而可忽略空气流动带来的附加冷却作用。

αｃ随着空气密度的减小而减小，会使辐射散热变得重要，尤其在低气压条件下。

低气压条件下，更应重视辐射的作用，应注意控制箱壁的发射率和箱壁的温度。

由于低气压条件下的热辐射作用增强，同一测试箱中散热试验样品之间相互热辐射作用可能会很

大，以至于影响试验的再现性。

为了避免影响试验的再现性，试验箱内一次只装一个散热试验样品进行综合试验。

测试散热试验样品所用的“自由空气”试验箱的尺寸要求基于常压下所用的曲线图，因为平均分子

自由程相对于试验箱的尺寸是一个很小的值。
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